
剑桥自钻式旁压仪 (SBP) 
概述和技术参数表

自钻式旁压仪 (SBP) 能够在扰动最小的情况下完成旁压试验。这种探头装有刃脚和刮刀钻头或牙轮钻头，用来把土体材料切

削成钻屑，然后再冲洗出钻孔，钻屑留下的空间立刻被探头本身占据。这项技术最大限度地减少了探头插入时材料的松

弛，实现了在近乎不受扰动的情况下进行测试。   

这种仪器最适合在土壤中使用。它装有两个孔隙水压力传感器，用来测量和记录在插入和试验期间孔隙水压力的响应。 

SBPM 还能做渗透试验以确定原位水平渗透系数，还能做固结试验以确定固结系数和水平渗透系数。 

自钻式旁压仪 (SBP) 

1467 mm 
88 mmØ 

探头直径 (现场准备就绪):   88mm 

最大工作压力：
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